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40
Para

Electrocomponentes SA
BGA ... no es un problema!!!

44
EI uso de lED

como elemento de
i\uminad6n

48
Presenta Microchip

MCU de 16 bits
mejorado

56
GPS:Sistema de
posicionamiento

global

60
AUDICOM

un invento argentino

64
Aumenta comunidad
del Eclipse IDE

70
Soluciones de Conectividad
Wi-Fi de bajo consumo
N\ktoth\l) - letoG \N\fe\ess

72
Renuevan DSP
lanzado por Freescale

76
Apple se une a la
batalla de 105 chips

85
Consola de audio
digital


